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Papereihin Tentiss� sallitut apuv�lineet
- sukunimi ja etunimet - kyn�t, kumit jne.
- opiskelijanumero - taskulaskin
- koulutusohjelma. - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

1. Selvit� lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mit� seuraavilla termeill� tarkoitetaan
- diffuusiomenetelm�
- takavirta
- darlington-transistori
- ESR
- bifiliaarinen k��mitys.

2. Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.

3. Selvit�, miten verkkotaajuiset ja suurtaajuiset muuntajat eroavat toisistaan. Kuvaile sanallisesti 
suurtaajuusmuuntajan (esim. 50 kHz, 100 W, 400 V/15 V) suunnittelun vaiheet ja kussakin 
vaiheessa huomioon otettavat seikat.

4. Yksivaiheisen diodisiltamoduulin SKB 26 (datalehti oheisena) j��hdytykseen k�ytet��n j��h-
dytyselementti�, jonka l�mp�vastus Rthsa = 5 ˚C/W. Kuinka isoa tasavirtaa sillalla voidaan 
sy�tt��, kun j��hdytysilman l�mp�tila on 65 ˚C? Sillan l�hd�ss� on iso suotokondensaattori.

5. Er��n IGBT-taajuusmuuttajan l�ht�j�nnitteen du/dt -suodattimeen tarvitaan 9 �H kuristimet. 
Kuristin on p��tetty valmistaa ilmasyd�misen� 2 x 30 mm poikkileikkauksen omaavasta  
kuparinauhasta rullaamalla alla olevan kuvan tapaan. Kuristimen ulkohalkaisijan tulee olla 
pienempi kuin 18 cm. Kierrosten v�liin j�tet��n 2 mm eristysrako. M��r�� kuristimen 
kierrosluku ja mitat. Tarvittava k�yr�st� ja kaavat l�ytyv�t teht�v�paperinipun lopusta.
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Fig. 1L Power dissipation vs. output current Fig. 1R Power dissipation vs. case temperature

Fig. 2 Output current vs. case temperature Fig. 9 Forward characteristics of a diode arm
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Dimensions in mm

* The specifications of our components may not be considered as an assurance of component characteristics.
Components have to be tested for the respective application. Adjustments may be necessary. The use of SEMIKRON
products in life support appliances and systems is subject to prior specification and written approval by SEMIKRON. We
therefore strongly recommend prior consultation of our personal.
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